MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E
INOVACAO

CONSULTA PUBLICA N° 18 - SEI, 25 DE MARCO DE 2020

O Secretério de Desenvolvimento da Industria, Comércio, Servigos e Inovagdo da
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego ¢ Competitividade do Ministério da Economia, de
acordo com os artigos 8° e 9° da Portaria Interministerial SEPEC-ME/MCTIC n° 32, de 15 de
julho de 2019, torna publica a proposta de altera¢do do Processo Produtivo Bésico — PPB

de "APARELHO DE DIAGNOSTICO POR VISUALIZACAO DE RESSONANCIA
MAGNETICA”.

O texto completo estd disponivel no sitio da Secretaria de Desenvolvimento da
Industria, Comércio, Servigos ¢ Inovagao, no endereco:

http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/ppb/4018-consulta-ppb-2020

As manifestacdes deverdo ser encaminhadas no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data de publicagdo desta Consulta no Didrio Oficial da Unido, a todos os
seguintes e-mails: cgel.ppb@mdic.gov.br, cgct.ppb@mctic.gov.br e cgpri@suframa.gov.br.

GUSTAVO LEIPNITZ ENE

Secretario de Desenvolvimento da Industria, Comércio, Servicos e Inovagao



ANEXO

PROPOSTA N° 007/20 - ALTERACAO DO PROCESSO PRODUTIVO BASICO PARA
APARELHO DE DIAGNOSTICO POR VISUALIZACAO DE RESSONANCIA
MAGNETICA, ATUALMENTE ESTABELECIDO PELAS PORTARIAS
INTERMINISTERIAIS MDIC/MCTI N* 325 E 326, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA
ADEQUACAO AOS RELATORIOS WT/DS472/AB/R E WT/DS497/AB/R DA
ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO - OMC

OBS.: As alteracdes propostas estio em forma de Portaria, na versio da lei de
Informatica, mas sio também aplicaveis para a Zona Franca de Manaus.

Art. 1° O Processo Produtivo Basico para APARELHO DE DIAGNOSTICO POR
VISUALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA, industrializado no Pais, estabelecido pela
Portaria Interministerial MDIC/MCTI n°® 325, de 31 de dezembro de 2014, passa a ser o seguinte:

. . Pontos
Inciso Etapas produtivas Totais
Projeto de Desenvolvimento no Pais - Portaria MCT n°® 950, de 12 de dezembro
I de 2006, ou Portaria MCTI n°® 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria 6
MCTIC n° 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC n® 3.303, de 25 de
junho de 2018.
I Investimento adicional em P&D, valendo 2 pontos para cada 1% investido 10

adicionalmente em P&D, limitado a um méximo de 10 pontos.
IIT  Desenvolvimento do software de processamento de imagens e sinais. 6
Injecao, moldagem ou outro processo de conformacao (impressao 3D) e/ou

v estampagem da mesa do paciente. 4
Montagem do magneto, conforme as seguintes etapas:
v Instalacdo dos parafusos prisioneiros e fixagao dos anéis frontais e traseiros no 5
corpo do magneto.
VI [Instalacdo da bobina de gradiente no magneto. 5
VII Instalagdao do suporte mecanico de fixacao da cabeagao principal do magneto. 5
VIII [nstalagdo dos suportes da tampa superior. 5
X Mon'tagem do barramento de alimentacao en'tre o magneto e a bobina de 5
gradiente — fixagdo de suportes, parafusos e isoladores.
X  [Instalacdo da interface para antenas receptoras de sinal do magneto. 5

Montagem do conjunto carga resistiva para circuitos de transmissdo de radio
XI  frequéncia (placa de circuito impresso com componentes elétricos e eletronicos 5
montados com dissipador) no suporte do magneto e ligacdo de suas conexdes.
Instalacdo dos suportes de fixagdo dos cabos, suportes de apoio da ponte (ou
suporte da mesa do magneto) e conexao do filtro de supressao e suas conexoes.
XII Estampagem dos gabinetes de computadores (rack metélico). 3
IV Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a
funcdo de processamento central do computador computador console.
xv Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a
funcdo de processamento central do computador computador console.

XII



Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso
que implementem a func¢ao de estabilizador de tensao.

Injecdo, moldagem ou outro processo de conformagado (impressao 3D) das partes
XVII plésticas, estampagem das pegas metalicas, montagem elétrica e mecanica de 13
todas as partes do equipamento de refrigeragdo (chiller), conforme aplicavel.
Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso
que implementem as fun¢des de processamento central, controle do carro de

XVI 17

XVII impressao, memoria e interface de comunicagao de dados com controle logico 2
das impressoras de relatorios e imagens em papel.
Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso

xrx due implementem as fqngées de processamento central, controle do carro d.e )
impressao, memoria e interface de comunica¢ao de dados com controle logico
das impressoras de exames em filme especial.

XX Montagem elétrica e mecanica de todas as partes do sistema de distribui¢do e 3
controle de energia de alta poténcia.

XXI Instglagéo dos programas de computador para configuragdo e operacao do 7
equipamento.

XXII [Testes e embalagem final do produto. 2

§ 1° Os pontos totais serdo atribuidos a cada etapa de producao realizada, conforme o
disposto nos incisos do caput deste artigo, sendo que a empresa devera acumular no minimo 56
pontos por ano calendario.

§ 2° A etapa estabelecida no inciso I deste artigo, que trata de Projeto e
Desenvolvimento, sé serd pontuada para produto que atenda as especificagdes, normas e padrdes
adotados pela legislagdo brasileira e cujas especificagdes, projetos e desenvolvimentos tenham sido
realizados no Pais, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e
domiciliados no Brasil e atendam as Portarias especificas do Ministério da Ciéncia, Tecnologia,
Inovagdes e Comunicagdes - MCTIC.

Art. 2° O investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) adicional ao exigido
pela legislacdo, a que se refere o inciso II do art. 1°, devera ser aplicado em programas e projetos de
interesse nacional nas areas de tecnologias da informacdo e comunicag¢do considerados prioritarios
pelo Comité da Area de Tecnologia da Informagdo — CATIL

§ I° O investimento em P&D adicional ao exigido pela legislacdo, a que se
refere o caput deste artigo, devera ser calculado sobre o faturamento bruto no mercado interno,
decorrente da comercializacdo, com fruicdo do beneficio fiscal, dos APARELHOS DE
DIAGNOSTICO POR VISUALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA, deduzidos os
tributos incidentes nesta operagao.

§ 2° Para efeito do disposto no caput deste artigo, serdo considerados como aplicacao
em atividades de P&D do ano calendario os dispéndios correspondentes a execugdo de tais atividades
realizados até 31 de margo do ano subsequente.



Art. 3° Fica proibida a utilizacdo de partes, pecas, componentes € modulos elétricos,
eletronicos e magnéticos, usados, remanufaturados ou retrabalhados.

Art. 4° O sistema referido no inciso XX do art. 1° ¢ o equipamento necessario para
assegurar a correta administragdo da alimentagdo elétrica de poténcia para os diversos modulos que
integram o APARELHO DE DIAGNOSTICO POR VISUALIZACAO DE RESSONANCIA
MAGNETICA, por meio do gerenciamento e distribui¢do de energia elétrica.

Art. 5° Dependendo da configura¢do do equipamento, o estabilizador de tensdo, citado
no inciso XVI do art. 1° podera estar contido no sistema citado no inciso XX do art. 1°.

Paragrafo unico. No caso previsto do caput deste artigo, a pontuagao dos respectivos
incisos podera ser somada para efeito de cumprimento da meta estabelecida.

Art. 6° Sempre que fatores técnicos ou econdmicos, devidamente comprovados, assim
o determinarem, a realiza¢do de qualquer etapa do Processo Produtivo Bésico podera ser suspensa
temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministérios da Economia e da
Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e Comunicagoes.

Art. 7° Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCTI n°® 325, de 31 de
dezembro de 2014.

Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.



